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摘要(译)

本发明涉及一种用于固定骨的整形外科植入物，例如骨板，其中植入物还具有至少一个微芯片和连接到微芯片的至少一个传感器。
一个或多个传感器被配置成从植入物或患者组织的一部分接收物理刺激，例如温度，压力和应变。从一个或多个传感器接收的信息
由微芯片收集并传送到患者外部的接收器，例如个人计算机。该信息使医生能够诊断植入物的使用寿命，骨板的负荷分配以及通常
与整形外科植入物相关的可能的并发症，例如感染，骨折不愈合和疲劳。植入物还可以具有位于其表面上的一个或多个电极，其发
射电流以刺激断裂或骨折的骨的愈合。
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